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北京君正集成电路股份有限公司 

2020 年半年度业绩预告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、 本期业绩预计情况 

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 

2、预计的业绩：同向下降 

项目 本报告期 上年同期 

归属于上市公司股东

的净利润 

比上年同期下降：92.94%—61.98% 

盈利：3,696.18 万元 

盈利：约 261.11 万元—1,405.29 万元 

二、 业绩预告预审计情况 

公司 2020 年半年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 

三、 业绩变动原因说明 

报告期内，受疫情影响，公司微处理器芯片与智能视频芯片的收入总体略有

下降，其中微处理器芯片销售收入同比下降，智能视频芯片销售收入保持增长；

同时，2020 年 5 月公司完成对北京矽成的收购，自 2020 年 6 月起公司对北京矽

成实现并表，从而使公司总体营业收入较去年同比增长。 

由于本次收购产生存货、固定资产和无形资产等的评估增值，2020 年 6 月

当月新增资产摊销部分致营业成本和经营费用同比增长，从而使公司净利润大幅

下降。 

报告期内，公司非经常损益约 2,200 万元，去年同期 2,456.58 万元。 

综合上述等因素，预计 2020 年半年度归属于上市公司股东的净利润同比下

降。 

四、 其他相关说明 

2020 年上半年，全球范围内陆续爆发了新冠疫情，在这一全球性不可抗力

因素的影响下，北京矽成在中国和海外的市场先后受到不同程度的影响，尤其在



汽车电子市场，客户工厂停工、市场需求下降等导致出现较多的订单取消或延期

情况。 

目前全球新冠疫情仍较为严重，尤其在欧美地区。由于欧美市场是北京矽成

在汽车电子领域的重要市场，尽管部分地区陆续开始谨慎复工，但仍无法确定北

京矽成 2020 年度经营情况受疫情的影响程度，如汽车电子市场无法得到快速回

暖，北京矽成将面临无法完成业绩承诺的风险。 

本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司

将在 2020 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。 

特此公告。 

北京君正集成电路股份有限公司 

董事会 

二○二○年七月十五日 


